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開発・製造の

課題解決事例集

開発・設計編



ノイズ対策に苦しんでいる。

開発・設計に関する課題と解決事例

課題

解決

ノイズ発生源の特定や改善策をご提案します。

iNARTE EMSエンジニアがノイズコンサルティングに対応します。

回路図/アートワーク/部品選定/メカ設計/筐体等への改善提案が可能。

実機ベースのコンサルティングにも対応します。

・・・

ノイズ問題の特定や改善策を

キョウデンがご提案します。



高速シリアル信号の基板設計に不安がある。

課題

解決

豊富経験と様々な実績がございます。

特性インピーダンスの変動や信号反射を抑え、良好な基板
特性を実現します。

ビアスタブによる
特性Imp.変動
を抑制。
(製造でのバックドリ
ル対応も可能。)

配線パターンだけでなく、部品
パット部の特性Imp.コントロール
も行うことにより伝送特性を向上
させます。

開発・設計に関する課題と解決事例



DDR4-SDRAMにおける基板設計の注意点を知りたい。

課題

解決

等遅延配線は特にご注意ください。

DDR4やLPDDR4等の高速メモリを設計する場合、配線長を
合わせる“等長配線”では規格を満たさない場合があります。

内層と外層では伝搬速度
に違いがあるため、配線長
を合わせるだけでは規格を
満たせません。

SI解析ツールを用いた”等遅延配線”を
推奨します。
内外層の遅延差のみならず、ビアやICパッ
ケージ内の遅延を加味することで高精度な
基板設計を実現します。

開発・設計に関する課題と解決事例



FPGAボード開発に経験豊富な企業を求めている。

開発・設計に関する課題と解決事例

課題

解決

スペシャリスト集団が連携してお手伝いします。

FPGAを活用した高速伝送系基板に関しては特に経験豊富です。

製品開発の上流から下流まで、モノづくりを熟知した各分野のスペシャリスト

集団が連携してお手伝いします。



仕様・費用・スケジュールの立案・作成から支援してほしい。

開発・設計に関する課題と解決事例

課題

解決

豊富な経験からご提案します。

車載無線端末：車載通信機器メーカ様

IEEEでも仕様が最終FIXしていない状況だが、先行的に試作したい。

類似規格部品での実現性を提案、開発・製造を実施。

インライン型計測/診断ユニット：産業装置メーカ様

最適な実現方式を判断できない。

ハードでの処理orソフトでの処理の分界点など提案、開発・製造

細胞分析装置：医療機器メーカ様

市販CPUボードを活用して開発した場合の課題点を判断できない。

専用ボードで開発した場合との2通りを提案、開発・製造

電力インターネット端末：IT企業様

構想はまとまったが、仕様に落とし込めない。

通信規格や仕様を提案、開発・製造からマニュアルまで作成
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